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1. ZAKLADNI INFORMACE

Procesor téz CPU (Central Processing Unit) je zakladni soucasti pocitaCe. Jde
o velmi slozity, ktery vykonava strojovy kod ulozeny v operacni pameéti pocitace.
Strojovy kod je slozen z jednotlivych strojovych instrukci pocitacovych
programC nahranych do operaéni paméti. Casto jde o operaéni systém
nebo spusténé programy, které se nahravaji do pameéti z disku, jednoduché
jednoucelové pocitaCe mohou pfimo vykonavat program ulozeny vyrobcem
systému do nevolatilni paméti (napf. FLASH).

V minulosti byl procesor realizovan na jedné nebo spise vice deskach plosnych
spoju, které obsahovaly integrované obvody nizké nebo stfedni integrace. V
souCasnosti se pouzivaji prakticky vyluéné mikroprocesory, coz jsou
procesory realizované v jednom nebo v nékolika integrovanych obvodech s
vysokou az extrémné vysokou integraci. Jadro jednoduchych 8bitovych
mikroprocesoru se sklada z 5 az 10 tisic hradel, soucasné procesory pro
smartphony a PC mohou obsahovat desitky i stovky miliont hradel.
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1. ZAKLADNI INFORMACE

Prvni mikroprocesory byly vyvinuty okolo roku 1971.

Moderni procesory jsou rozsahlé integrované obvody, které mohou zabirat
nékolik centimetu ¢tverecCnich, mit stovky pind a obsahovat desitky nebo stovky
miliond hradel. V osobnich podéitaich a malych pracovnich stanicich byva
procesor realizovan jako integrovany obvod umistény na zakladni
desce pocitaCe.

Velké pocCitaCe mohou obsahovat cela procesorova pole. Pouzivaji
se distribuované vypocty, které freSi simulace a matematické problémy
propojenim vétsiho poctu procesoru. Nékteré superpocitace
pouzivaji vektorové procesory, skladajici se z veétsiho pocCtu paralelnich
vypocetnich prvku, z nichZ Zadny neni povazovan za centralni ¢i hlavni.
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2. POPIS e _

‘— 2, -
Rizeni
CPU HODINY gasovani[€ RST
t <—>H P1.7
Radi¢ “—>
preruseni VIV Hl'
port1 j«—
N1 — | | Bl
R Citace Pamet \
Anal
T1 p.l':ol_gArgrll'|1u komnpaa?é?tor
— 2kB L_<—>P3.7

VIV

= , o
TXD —1Sériovy —>
port 3 [
«—>
o

RxD+— kanal

Blokové schéma procesoru AT89C2051

Procesor



2. POPIS

NejCastéji  pouzivanym  vyjadrenim  rychlosti  procesoru je  takt
procesoru (taktovaci frekvence). V jednom taktu jsou uvnitf procesoru
provedeny presné definované operace. Kvuli raznym technikam zvySeni vykonu
vSak jiz dnes neni frekvence rozhodujicim faktorem a nelze ji vyuzit jako
srovnani ani mezi kompatibilnimi procesory ruznych vyrobcu.

SkuteCnou rychlost procesu je kombinace taktovaci frekvence a dalSich jeho
vlastnosti.

U soucCasnych procesoru je taktovaci frekvence udavana v GHz. Napfiklad
procesor s taktovaci frekvenci 3 GHz zvadne zpracovat zhruba 3 000 000 000
instrukci za sekundu
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3. VICEJADROVE PROCESORY

Vykon a taktovaci frekvence procesorl se nemuze zvySovat donekonecéna.
Soucasny vyvoj procesort dosahl tak obrovského rastu, ze se pfiblizil maximalni
mozné hranici vyrobitelnosti. Navic procesory s extrémné vysokou taktovaci
frekvenci vyvijely pfiliS mnoho tepla a spotfebovaly velmi mnoho energie, coz
také neni uplné optimalni.

Proto se inZenyfi soustredili na vyvoj tzv. vicejadrovych procesorl. Procesory s
dvéma vypocetnimi jadry dnes prakticky vytlaCily jednojadrové modely a staly se
neodmyslitelnym zakladem novych pocitacd. Vedle nich tu potom existuji jesté
mnohem drazsi Ctyrjadrove, tvorici momentalni Spicku vykonnostniho pelotonu.
Nejvétsi pfednosti procesoru s vice jadry je schopnost pocitat paralelné vice
ukold. Cim vétsi pocet jader, tim lep$i je tento pFedpoklad. Anglicky termin pro
paralelni vypocet a praci obecné ,multitasking® vytvari nejpadnéjsi davod k
porizeni Ctyfjadra do pocitace.
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3. UMISTENI

Procesor se vklada pfimo do
zakladni desky do specialniho —

konektoru, nazyvaného socket. e
(patice). Patice neboli Socket Ci 5 _:4..;'.4;;:;;‘ N
Slot je konektor na zakladni desce SRR
uréeny pro pfipojeni procesoru. ‘ : “ :2:;“ RSN
PUvodné osobni pocitace IBM PC &

obsahovaly stejné patice pro | i A e
procesory. - AN

Dnes jiz kazda zakladni deska B NN
obsahuje urdity typ socketu. Do L RS o gf;f\'f:

néj pak lze vlozit pouze takovy typ Q SRRRSRRAARA
procesoru, ktery danému socketu B o P
odpovida. ——




4. CHLAZENiIi PROCESORU

DnesSni procesory bez chladiCe nemohou existovat, prestoze jsou napajeny
stale nizSim napétim. Za nékolik vterin bez chlazeni se procesor dokaze zahrat
natolik, Ze muze dojit k jeho posSkozeni. KvalitnéjSi modely procesort obsahuji
teplotni Cidlo, které pri kritické teploté Cinnost procesoru zastavi. Z vySe
uvedeného duvodu proto pouzivame chladice.

ChladiCe |ze obecné rozdélit na pasivni a aktivni. Pasivni chladiC nepotfebuje
zadné napajeni. Tvori ho vétSinou meédény, slozité tvarovany vylisek, ktery
umistujeme na Cip, ktery chceme chladit. Teplo z povrchu Cipu prechazi do
chladi¢e a ten se okolnim vzduchem ochlazuje. Tento zpusob chlazeni se dfive
vyuzival u starych méné vykonnych procesorl, dnes se uplathuje pfedevsim
jako chlazeni procesoru grafickych karet, nebo paméti grafické Kkarty.
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4. CHLAZENI
PROCESORU
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Aktivni chladiC ma navic ventilator vytvarejici proud vzduchu, ktery ochlazuje
pasivni chladi€. Timto zpusobem se dnes chladi vSechny typy procesoru a
nékteré vykonné grafické karty. Ventilator samoziejmé potfebuje ke své Cinnosti
napajeni. VétSina ventilatort je také vybavena snimacem otacek, diky némuz
muzeme sledovat a fidit otacky vétracku.

Chladi€ se na procesor pfipojuje nasunutim, nebo pfilepenim prostrednictvim
tepelné vodivé pasty (poté se musi jeSté uchytit nebo priSroubovat). Investici do
kvalitnino chladiCe rozhodné nic neztratime — naopak, muzeme ziskat vétsi
stabilitu  procesoru, zvlasté pfi pretaktovani na vysSSi frekvenci.
Aby chladi¢ fungoval, musime jej pfipojit k napajeni. ChladiCe urCené pro nové
procesory se pripojuji do konektoru na zakladni desce.




4. CHLAZEN|I PROCESORU

chladi€ pro procesor
Intel Pentium 4
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